EC AEKNTAPALINA 3A CbOTBETCTBUE

Ne: TA-1487/22/T/01

Hue, HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, duHnaHaun

AEKNapnpame Ha CBOA OTFOBOPHOCT, Ye NPOAYKTDHT:
PagnobopyaBaHe:

Mogpen: TA-1487
OnucaHue: Tabnet

CodTyepHa Bepcua Ha pagnomoayna: V0.492_B01

MpeaocTaBeHM akcecoapu U KOMNOHEHTU: aganTep, caylwanku, 6atepms, USB kaben

EMC

EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11)

Draft EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07)
Draft EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)
Draft EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-07)
EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

BesonacHocT

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

OkosnHa cpepa
EN IEC 63000: 2018

2014/53/EC:

Mpenopbka Ha CbBeTa OTHOCHO OrpaHManaHe Ha eKCno3numATa Ha HaceNleHMeTOo Ha e/IeKTPOMArHUTHU noneta. OonucaHunat no-rope

NPOAYKT OTrOBaps Ha OCHOBHWTE M3WCKBAHUA Ha CaesHaTa(uTe) aMpekTuea(m):

- [Ovpektnsa 2014/53/EC oTHOCHO paamocbopbikeHmaTa: Ynen 3.1a), 3.16) n 3.2

- aupekTusa 2011/65/EU v cneagawmte AonbaHeHNs, aupekTusa Ha (EU) 2015/863 oTHOCHO orpaHuyeHueTo 3a ynotpebara Ha

CNEKTHP

EN 300 328V2.2.2 (2019-07)
EN 301 893V2.1.1(2017-05)
EN 300 440V2.2.1 (2018-07)
EN 303 345-1V1.1.1 (2019-06)
EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
EN 303 413 V1.2.1(2021-04)

Ekcnosnuums Ha Pagno4YeCcTOTHU BbJIHU

EN 50566:2017
EN 62209-2:2010+A1:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010

onpejesieHn ONacHM BeLLEeCTBa B IEKTPUYECKOTO U eIEKTPOHHOTO 0bopyaBaHe

Hotuduumpanuat opraH (HaumeHosaHne: CETECOM GmbH, 1/: 0680) 13BbpLUM OLEHKA HA CbOTBETCTBMETO CbracHO npuioxeHue Il ot

[npekTuBaTa 3a pagnoobopyasaHe n nsgage ceptudumkar 3a EC nscneasaHe Ha tmna (ped. Ne: R22-1084-01-TEC).
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